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内容概要

本书是作者从高等院校加强实习、实训等实践教学环节的实际需求出发，结合多年在电工与SMT电子
工艺实践教学方面的经验和体会，以及与同类高校深入交流的成果，为满足高等教育理工类培养应用
型本科专业人才的要求而编写的。
    全书介绍电工与SMT电子工艺实践的主要环节，从焊接技术、印制电路设计、元器件测试及安装、
电子产品的组装和调试，以及表面贴装技术等方面，对电子工艺的流程进行讲解。
表面贴装技术是一种直接将元器件平卧在印制电路板上进行焊接安装的新技术，是当今电子组装的主
流技术。
采用表面贴装技术，能使电子产品轻薄短小、降低成本、提高可靠性。
另外，对计算机辅助设计软件Protel 99 SE也作了简单介绍，让学生在掌握基础的电子工艺技术的同时
，也了解最新的和先进的电子工艺知识。
    本书可作为高等院校弱电类专业本科、专科学生的电工与SMT电子工艺实践教学的指导书，还可作
为从事电工与SMT电子工艺制作的科技人员的参考书。
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